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Abstract (en)
The method involves applying, for example, a resin product to a continuously moving steel strip (7) so it receives a coating from pick-up (4) and
applicator (5) rollers. A current is generated in the liquid in front of the coating zone to drive any air bubbles to the surface so they burst. The coating
apparatus consists of a bath (2) for the coating liquid (3) which is fed continuously down a sloping surface (1), while the current is created by a roller
(8) which is partially immersed in the liquid and turns in the same direction as the pick-up roller and at a speed which is between 5 and 15 per cent
of that of the steel strip.

Abstract (fr)
L'invention concerne un procédé d'application en continu d'un revétement organique sur un produit métallurgique 7 en défilement a partir d'un
bain d'un matériau organique liquide 3 contenu dans un bac 2 et susceptible de comporter des bulles d'air, le transfert dudit matériau organique
liquide 3 sur le produit étant réalisé dans une zone d'enduction, caractérisé en ce que, pour éliminer lesdites bulles d'air, on crée dans au moins
une zone du bain, située en amont de ladite zone d'enduction, un courant ascendant dans le matériau liquide de maniére a amener les bulles du
bain au voisinage de sa surface et provoquer leur éclatement. L'invention concerne également un dispositif pour la mise en oeuvre de ce procédé.
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